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Avec le développement 
de l’IA, la densité des 
racks progresse tandis 
que les baies à faible 
densité deviendront 
l’exception plutôt que la 
règle.
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L’augmentation de la 

puissance de calcul 

entraine la 

croissance de la 

densité dans les 

racks. 

La transition du 

refroidissement par 

air vers un 

refroidissement 

hybride par liquide 

assisté par air

devient nécessaire.



Une enveloppe 

thermique 

supérieure (TDP) 

des puces IA est 

un facteur 

principal stimulant 

l’adoption du 

refroidissement 

liquide.



Le refroidissement 

liquide direct sur 

puce introduit 

trois nouvelles 

catégories 

d’équipements 

critiques à la salle 

serveur.



Le ministère américain d’Energie a accordé une 

subvention de $5M à une équipe dirigée par pour le 

développement d’une technologie de refroidissement 

liquide avancée dans le cadre de son programme 

Coolerchips.

NVIDIA s’est associé 

à Vertiv, à des 

institutions de 

recherche, et à 

d’autres fabricants 

de premier plan.

L’équipe a élaboré une nouvelle 

approche combinant deux technologies 

de refroidissement liquide inédites :

Coolerchips est un exemple de partenariat en matière de 

développement technologique entre NVIDIA et Vertiv.

Plaques froides et 

refroidissement 

direct des puces..

Boîtier de serveur étanche 

inondé par un liquide de 

refroidissement circulant.

Vertiv dispose d’un 

partenariat étroit 

avec les équipes 

d’ingénierie de 

NVIDIA afin de 

développer une 

technologie 

innovante.





Vertiv CoolPhase CDU

• Nouvelles constructions ou modernisations

• Circuit de refroidissement à base de 

réfrigérant et rejet de la chaleur

• Pour les applications de refroidissement 

direct de la puce et de la porte arrière des 

baies

Vertiv Trinergy UPS system

• Système d'alimentation prêt à 

s'intégrer à différentes sources 

d'énergie et d'alimentation de

secours.

• Système modulaire avancé pour 

une flexibilité maximale et des 

économies d'espace

Nous avons
annoncé en
Octobre 2024 
l’architecture de 
référence pour  
NVIDIA Blackwell 
GB200 NVL72,  co-
développée par 
Vertiv et NVIDIA.

“New data centers are built for accelerated computing and generative AI with architectures that 

are significantly more complex than those for general-purpose computing...

With Vertiv's world-class cooling and power technologies, NVIDIA can realize our vision to 

reinvent computing and build a new industry of AI factories that produce digital 

intelligence to benefit every company and industry.” - Jensen Huang, CEO Nvidia
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Les technologies de refroidissement liquide présentent des 
opportunités d’optimisation des performances et de l’efficacité 
énergétique tout en contribuant à la réduction de l’impact 
environnemental des infrastructures IT et data centers.

Selon une étude de S&P Global Market Intelligence en août 2024, les 

personnes interrogées déclarent utiliser diverses technologies

de refroidissement liquide, dont :
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11% Seulement 11 % 

des personnes 

interrogées ne 

déploient pas de 

refroidissement 

liquide 

aujourd'hui, et 

ce taux devrait 

tomber à 6 % 

dans cinq ans.



Quel modèle de data center pour demain ?
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La consommation de nos data centers devrait doubler d’ici

2026 selon l’Uptime Institute
1
.

Avec le développement de l’IA, le besoin de calcul informatique

s’est déjà multiplié par un million en six ans !

Une tendance qui va se poursuivre les prochaines années.

La formation et l'exécution de ces modèles d'IA complexes 

exigent des quantités exponentielles de traitement, ce qui 

représente un vrai défi pour les infrastructures IT et techniques 

d’un data centers et requière également l’énergie nécessaire 

ainsi que les compétences pour les maintenir opérationnels.

1Global survey of IT and Data Center Managers

Pour garantir la disponibilité des données et des applications, 
des infrastructures solides et des technologies adaptées sont indispensables.
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